
製品説明

終了：このボードは、IPC-6012にしたがってIMMING GOLD PLATEDとする。厚さは.050uM3~6μNICKEL以上でなければならない。  

銅プレートの穴の最小.025 AVG、.020 MIN ..穴は差し込まないでください

無色透明のバブルフィルム、25個のPCS /袋、側面に乾燥剤を置くパック、上側に湿度インジケータカードを置く

層構造

L1 ------------------- HOZ
  - PP 0.234mm -
  - -
L2 ------------------- 1OZ
  - コア0.127mm -
L3 ------------------- 1OZ
  - -
  - PP 0.234mm -
L4 ------------------- HOZ



中国高TG PCBのサプライヤー、ledの基板ボードサプライヤー中国

https://www.o-leading.com/jp/news/The-multi-layer-frame-in-the-course-of-PCB-design.html

